FAKULTA
> ELEKTROTECHNICKA
OCESKE

AP

EVIDENCNI CisLO:
22130-FVv001-2014

KONTAKTNI OSOBA:
Ing. Jiii Cengery, Ph.D.

tel.: 377634573
cengery5@ket.zcu.cz

RESITELSKE
PRACOVISTE:
Zapadoceska univerzita v Plzni
Fakulta elektrotechnicka
Katedra technologii a méfeni

Univerzitni 8, 306 14 Plzen

Funkcni vzorek

Kontaktovaci pripravek pro méreni OFET struktur

V souladu s definici uvedenou v dokumentu
Uradu viddy CR, &j.: 1417/2013-RVV
.Metodika hodnoceni vysledkl vyzkumnych
organizaci a hodnoceni vysledkd ukonéenych
programu (platna pro léta 2013 az 2015 je
uplatiovan funkéni vzorek ,Kontaktovaci

pripravek pro méreni OFET struktur”.

Funkéni vzorek vznikl v pfimé souvislosti
s feSenim projektu CZ.1.05/2.1.00/03.0094.

Kontaktovaci pfipravek byl vyvinut pro
pfipojeni méficich kontaktd na testovaci
kfemikovy substrat se zlatymi interdigitalnimi
elektrodovymi strukturami. Cely kontaktovaci
systém je slozen z dvouvrstvé desky ploSného
spoje a speciélni kontaktovaci patice (A3500-
314-23). Substrat s deponovanou organickou
vrstvou je uloZzen do patice a nakontaktovan
64 miniaturnimi pruzinovymi jehlami. Kazda
kontaktovaci ploska je pfipojena vzdy dvojici
jehel  vuspofadani Kelvin probes pro

minimalizaci vliv(i kontaktnich odpord.

Propojovaci deska ploSného spoje je
navrzena specialné pro realizaci
nizkouroviiovych méfeni nezbytnych pro
charakterizaci organickych polovodiCovych
vrstev s vysokou rezistanci. Pfi navrhu desky
bylo vyuzZito kombinace aktivniho stinéni
(guarding) a volby substratu s vysokou vnitfni
a povrchovou rezistivitou pro minimalizaci

svodovych proudu.
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